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Abstract (en)
The device has a rotor (18) rotating around a shaft that is arranged within a housing and comprising a cylindrical or conical jacket surface. An
annular gap is formed between the housing and the jacket surface to form a combination zone in which an input material is axially introduced. A set
of pin-shaped comminuting tools (28) comminutes the input material, and is arranged on the rotor. The comminuting tools are aligned in longitudinal
direction perpendicular to the jacket surface in the direction of the housing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zerkleinern von Aufgabegut, insbesondere zum Fein- und Feinstmahlen von Aufgabegut, mit einem
innerhalb eines Gehäuses (1) um eine Achse (4) drehenden Rotor (18), der eine zylindrische oder konische Mantelfläche besitzt. Zwischen
Gehäuse (1) und Mantelfläche ist ein Ringspalt (35) vorhanden, der den Zerkleinerungsbereich bildet und dem das Aufgabegut axial aufgegeben
wird. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Vorrichtung ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass am Rotor (18) über seinen Umfang eine Vielzahl
erster stiftförmiger Zerkleinerungswerkzeuge (28) zur Zerkleinerung des Aufgabeguts angeordnet sind, die mit ihrer Längserstreckungsrichtung quer
zur Mantelfläche in Richtung des Gehäuses (1) ausgerichtet sind.
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